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融合创新，智引未来

Fusion, ushering a smart future



基本信息

 

指导单位：

中国智慧城市工作委员会

协办单位：

上海市物联网行业协会

上海半导体照明行业协会

宁波市物联网行业协会

宁波照明电器行业协会

电子创新网

半导体行业观察

全球半导体观察

探索科技

电子产品世界

21世纪电源

峰会一览

 

 

支持媒体：

 

根据GSMA智库发布的最新全球物联网市场报告，全球物联市场（包括：连接、应用、平台与服务）到2025年将达到1.1万亿美元，全球范

围内将会有18亿移动IoT连接（总共31亿蜂窝物联网连接）。其中，商业应用占据了整个物联网市场的半壁江山。此外，到2025年，将有138亿

工业物联网连接，其中63亿在亚太地区和中国，占总数的65%。

目前物联网领域技术创新风起云涌，不管是AI处理器、5G基带、5G射频、NBIoT、LoRa WAN、蓝牙5.0、Zigbee 3.0、WiFi、电力线载波

通信，还是新兴的物联网专用协议Mac Bee、物联网实时操作系统如liteOS/AliOS/AWorks/mbedOS，都在冲击着现有的产业市场格局，并正在

快速催生智慧家庭、智慧杆、智慧照明、智慧社区、智慧校园、智慧医院、智慧酒店及公寓、智慧停车、智能汽车、智慧物流、智慧楼宇等新

兴智能应用市场，企业如果不能适应和跟上这一万物智能化产业发展趋势，被市场淘汰的风险就越来越大。

因此，为了帮助各大行业应用市场更好地了解最新物联网技术创新带来的商机，更好地把握市场发展节奏和脉搏，慕尼黑电子展组委会

将打造一场【2020全球物联网技术创新峰会】，计划邀请阿里云、Semtech、博世、Unabiz、RFISEE、Blade Ranger、银河风云、中移智

家、海康萤石、盛路物联、博联智能、立功科技、蓝牙联盟、Zigbee联盟、广和通无线、利尔达科技、上海庆科、拓宝科技等公司高管与大

家分享他们的独到见解与市场洞察力，为您拓展人脉和发掘商机创建一个不可多得的国际性交流平台。

主办单位：

慕尼黑展览(上海)有限公司

会议规模：

300+

时间：

2020年7月3-4日（周五-周六）

工业4.0产业联盟

深圳市智能家居产业协会

深圳市锁业行业协会

融创芯城

与非网

集微网

芯扒客

电子时报

第一财经 



NBIoT模组最新方案和前景

全屋智能解决方案

城市级智慧停车解决方案

5G时代的物联网解决方案

Sigfox全球市场商机

太阳能面板清洁机器人解决方案

5G对工业物联网市场影响

圆桌对话：当前中国IOT市场落地点

应凌鹏，总经理

刘宗孺，CEO

刘睿恒，副总裁

杜光东，董事长

Michael Chang，供应链总监

Gal Friedler，CTO

杜玉河，创始人

广和通无线

博联智能

拓宝科技

盛路物联

Unabiz

Blade Ranger

工业4.0产业联盟

下午茶/自由交流

午餐/自由交流

（论坛详情，请以现场实际情况为准）

主持人：赵    艳

丁险峰    阿里云CTO 曾　雨 银河风云董事长

刘宗孺    博联智能董事长 Mike     Semtech VP  

杜光东    盛路物联董事长 Michael Unabiz供应链总监

嘉　宾：

全球物联网技术创新峰会初步议程（拟）

演讲时段

08:00 - 09:30

09:30 - 09:35

09:35 - 10:00

10:00 - 10:25

10:25 - 10:50

10:50 - 11:15

11:15 - 11:40

11:40 - 12:20

12:20 - 14:00

14:00 - 14:25

14:25 - 14:50

14:50 - 15:15

15:15 - 15:40

15:40 - 16:00

16:00 - 16:15

16:15 - 16:30

16:30 - 16:55

16:55 - 17:30

演讲主题 演讲嘉宾 演讲公司

欢迎致辞

物联网市场技术发展趋势

全球首款单芯片4D成像解决方案

为中国物联网市场量身定做的MacBee解决方案

智慧工业物联网解决方案

LoRa在中国的机遇与生态发展

软件水平将决定你公司在IOT市场高度

签到/自由交流

路王斌，COO

丁险峰，CTO

Nissim，Chairman

曾雨，董事长

李雪尔，高级总监

Mike Wong，副总裁

周立功，董事长

慕尼黑展览（上海）有限公司

阿里云

RFISEE

银河风云

博世

Semtech

立功科技
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联系我们
联系人：王蔚萍 小姐

电话：(+86 21) 2020 5597

邮箱：queena.wang@mm-sh.com

赞助套餐

峰会20分钟演讲（上午时间段）

峰会20分钟演讲（下午时间段）

分论坛20分钟演讲（下午时间段）

背景板LOGO展示

彩色会刊广告1P

X展架1个

套餐A
人民币 30,000参与方案 套餐B

人民币 25,000
套餐C

人民币 20,000

√

√

√

√ √√

√ √√

√ √√

智能家居分论坛初步议程（拟）

演讲时段

13:00 - 14:00

14:00 - 14:20

14:20 - 14:40

14:40 - 15:00

15:00 - 15:20

15:20 - 15:40

15:40 - 16:00

16:00 - 16:20

16:20 - 16:40

16:40 - 17:20

演讲主题 演讲嘉宾 演讲公司

智能家居解决方案

PLBus在智能厨卫市场发展前景

健康照明智能家居挑战与解决方案

WiFi智能家居解决方案市场前景

全屋智能解决方案

蓝牙在智能家居市场前景

中国移动智能家居市场发展策略

圆桌对话主题：智能家居市场还在期待什么技术创新？

（论坛详情，请以现场实际情况为准）

签到\自由交流\参观展台

李雪尔，高级总监

刘鲲，总经理

周震宇，总经理

Sharon Huang，副总裁

朱振甜，董事长

任凯，项目经理

陈尚云，销售总监

主持人：

博世

力合微电子

利尔达客思

庆科

科曼科技

蓝牙联盟

中移智家
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下午茶

其他单项赞助

赞助商权益 价格

慕尼黑电子展物联网展区展示桌1个 CNY 30,000


